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平成 23 年８月５日 

各    位 

上 場 会 社 名 株式会社セラーテムテクノロジー 

代 表 者 名 代表取締役社長  池田 修 

（コード番号  4330 大証 JASDAQ 市場） 

本 社 所 在 地 東京都中央区日本橋本石町 3-1-2

 

 

平成 22 年 12 月 21 日付開示「連結子会社の増資に関するお知らせ」の経過について 

 

 

平成22年 12月 21日に公表しました「連結子会社の増資に関するお知らせ」で開示したとおり、

当社は、同日開催の取締役会において、当社の 100％連結子会社である「科信能環（北京）技術

発展有限公司（以下「科信能環」）」の増資を行うための送金を行うことを決議し、「平成 23 年 1 月

末 科信能環に対する増資手続きの完了（予定）」と開示いたしました。 

その後、中国現地での手続きの都合により、増資完了が遅れておりましたが、本件増資手続き

は平成 23 年８月４日において全て完了いたしましたので、お知らせいたします。 

 

以 上 

 

■ 本件に関するお問い合わせ先 

株式会社セラーテムテクノロジー IR 担当   TEL: 03-6820-0740  


